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摘 要

這個研究的目的是為了要探討在矽基板上多條導線之間串音抑制的方法。現代積體電路的設計比印刷電路板的設計還複雜

。因為在一個小晶片面積上有許多的導線而這些導線彼此之間很容易產生串音的現象。此外,矽基板的損耗性質使串音的現

象更加的嚴重。 近年來, 在矽基板上導線的串音問題已經有了許多注意。因為目前趨勢朝向一個較高的積體電路密度而且

更快速的信號將產生嚴重的耦合。串音或是耦合對於效能方面是一個嚴重的問題。為了改善這個問題, 我們提出了幾個方

法。 在本文中, 串音抑制的方法有改變基板的濃度、修改導線之間的距離、在導線之間加一個防護環、使用三種屏蔽層的

方法、挖槽、封裝。基於這些結果和討論，就可以顯現出串音抑制方法的效能。
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